






附件一 

晶豪科技股份有限公司 

營業報告書 

因地緣政治衝突，俄烏戰爭已經打了兩年，至今仍在持續中，另外 2023 年 10 月爆發以

哈衝突，至今也未有緩解的跡象，外溢效應衍生紅海危機，造成運費急速攀升；2023 年歐美

各國的通膨危機，在美國聯準會和歐洲央行強烈升息下，通膨得到些許緩解但仍未到危機完

全解除階段；高利率仍需持續一段時間。高利率惡化了民間消費，最終影響到各行各業。 

記憶體屬於標準規格的產品，當景氣循環下行時首當其衝，產品售價急速下跌，同時庫

存水位迅速攀升，2023 年記憶體各大廠紛紛採取減產措施因應，其中 DRAM 約減產 20%、NAND

約減產 30%，但各大廠在 2023 年仍創下歷史性的虧損，其中三星記憶體創下公司成立以來的

首度虧損，其損失金額約 107 億美元、SK-海力士虧損約 58 億美元、美光虧損約 49 億美元；

減產和庫存調整的效應到 2024 年 Q1 才開始逐漸顯現，售價逐漸回升，DRAM 從去年最低點至

今已漲約 35%，而 NAND 的漲幅更超過 100%以上。 

2023 年初 Open AI 橫空出世驚艷全球，世界各地充滿對 AI 熱忱，認為 AI 的發展將改變

未來的生活，紛紛投入大筆的人力和物力開發 AI 相關產品及其應用；生成式 AI 及大語言模

型(LLM)的研究開發，成為未來幾年各大公司最重要的研究項目，這些研究開發需要用極高的

演算能力，不只主晶片要有高速的運算能力，同時必須搭配高速和高容量的記憶體(HBM)才能

有效運行，AI 主晶片搭配的 HBM 記憶體容量以 64GB 起跳，最高者甚至超過 200GB；生成式

AI 的熱潮將推動未來幾年記憶體需求的大幅成長。 

汽車工業對半導體元件的需求在 2022 年逐漸緩解。因汽車製造商曾經歷製造中斷的問

題，致使各國政府紛紛加碼投資半導體產業，2023 年的電動車銷售量約 1,422 萬輛，較 2022

年成長 39%，成長率驚人，2024 年電動車銷售量預估將達 1,800 萬輛。由於電動車對半導體

元件的需求倍增，再加上各大車廠紛紛宣告，將電動車的發展列為未來發展的重心，車用半

導體未來的市場需求與發展將呈現高速成長；本公司於 2023 年底通過 ISO 26262 安全認證，

展現深耕汽車電子的決心，未來在車用半導體的營收可望逐年成長。 

生成式 AI 的熱潮和電動車的需求大幅成長，將帶動未來幾年半導體的需求進入另一個高

峰，Gartner 預估 2023 年半導體不景氣及庫存調整致使營收衰退 9%至 5,340 億美元，但 2024

年將會成長 16.8%至 6,240 億美元，在記憶體方面，隨著庫存大致調整完畢，記憶體產業在

2024 年將可望再迎來另一波的成長期，預期市場將有 66.3%的成長，其中 DRAM 的成長 88%、

NAND Flash 的成長 49.6%。 

本公司深耕於利基型記憶體，景氣波動較標準型記憶體低；雖然標準記憶體已有不少的

漲幅，通常利基型記憶體會落後 1~2 季度，三大記憶體廠商預估營運今年將逐季好轉並擺脫

虧損，對利基型記憶體的營運有正向的效果。2024 年本公司的營運將走出谷底，是充滿機遇

與挑戰的一年，預計出貨量與營收將雙雙成長。 



在功率 IC 及類比 IC 產品線方面，經過多年來的努力及耕耘，產品線越趨於完整，同時

亦通過大客戶的驗證，尤其是 Audio Amplify 在電視市場的市占比節節升高；2023 年受到全

球經濟不景氣及大客戶調整庫存的影響，需求放緩，再加上消費市場需求不振，價格滑落，

營收衰退 24.8%。展望 2024 年，音頻放大器在韓國電視市場將大放異彩，但中國大陸的電視

市場面臨國產替代嚴酷的挑戰，預估 2024 年的營運將是出貨量和營收些微成長。 

本公司 2023 年合併營業收入為新台幣 11,884,121 仟元，較 2022 年合併營業收入新台幣

16,207,898 仟元減少 26.68%，全年毛利率為 2.73%，稅前淨損為 1,228,261 仟元。 
 

一、112 年度營業結果：  
1.112 年度及 111 年度營業狀況比較如下表： 

       單位：新台幣仟元 

 112 年度 111 年度 增(減)金額 增(減)比率 

營業收入 11,884,121 16,207,898  (   4,323,777) (  26.68) 

營業毛利 324,741 2,978,958  (   2,654,217) (  89.10) 

營業費用    1,963,293  2,186,248 (     222,955) (  10.20) 

營業利益(損失) (   1,638,552) 792,710  (   2,431,262) ( 306.70) 

營業外收支淨額 410,291   512,506  (     102,215) (  19.94) 

稅前純益(損失) (   1,228,261) 1,305,216  (   2,533,477) ( 194.10) 

稅後純益(損失) (   1,208,961) 1,103,715  (   2,312,676) ( 209.54) 

 

2.財務收支及獲利能力分析 

(1)財務收支 

                               單位：新台幣仟元 

項目 112 年度 111 年度 增(減)金額 增(減)比率 

營業活動現金流量 186,925  (   3,528,541) 3,715,466 ( 105.30) 

投資活動現金流量 (     481,876) (   1,273,847) 791,971 (  62.17) 

籌資活動現金流量 50,584  (     223,653) 274,237 ( 122.62) 

(2)獲利能力 

項目 112 年度 111 年度 

資產報酬率（％） （ 5.96） 5.67  

股東權益報酬率（％） （11.32） 9.16  

占實收資本 

比率(％) 

營業利益 

(損失) 
（57.26）  27.70  

稅前純益 

(損) 
（42.92）  45.61  

純益(損)率（％） （10.17） 6.81  

每股盈餘(虧損)(元） （ 4.36） 3.71  

(3)研究發展狀況：112 年研究發展支出為新台幣 1,458,708 仟元約佔營業收

入 12.27%。 



二、113 年度營業計畫概要：  

1. 經營方針 

(1)擴增研發團隊人員來厚植研發實力及增加研發設備支出，以提升研發效率。 

(2)擴充 25nm 低密度利基型 DRAM 記憶體產品線，如：：：：DDR4、DDR3、LP DDR3、DDR2、

LP DDR2..等。 

(3)完成 21nm DRAM 產品量產，並擴充相關記憶體產品線。 

(4)加速 19nm DRAM 產品研發，並導入量產。 

(5)完成 19nm/40nm NAND 產品量產導入。 

(6)加速擴充 MCP、eMCP and eMMC 產品線。 

(7)全力擴充 50nm NOR Flash 產品線及業務。 

(8)研發車規之利基型記憶體。 

(9)加速研發音頻放大器 IC 及功率 IC 之產品線。 

(10)擴充非記憶體產品線，如：：：：IoT/AIoT Wireless IC/Solution, Motor Drive IC, 

Sensor IC (Temperature/Photo)..等 

(11)維持穩健之財務結構。 

 

2. 預計銷售數量及其依據 

自 2020 起，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情帶來的宅經濟需求，加上同期間

國際貨運塞港導致的缺貨潮，帶來延續超過兩年的半導體市場榮景；但隨著俄烏戰

爭爆發及歐美各國的高通膨危機，惡化全球經濟，加上 COVID-19 疫後解封的宅經濟

退燒，造成消費性電子產品供過於求，也使得記憶體市場自 2022 年下半年進入下修

的循環，此狀況延續至 2023 年持續惡化，也造成國際記憶體大廠的巨幅虧損；緣於

此市場趨勢，本公司在 2023 年也承受較大幅度的業績下修及虧損。所幸，各大廠為

降低持續虧損，於 2023 年第二季啟動較大幅度的減產行動，加上 AI 應用崛起而可

期待的記憶體市場大量需求，預計 2024 年將可逐步進入需求與供給平衡的回升循

環。 

記憶體 IC 是較容易受到景氣波動的產品，本公司深耕的利基型記憶體，在前述

的市場循環下，伴隨成本大幅提升卻面臨價格滑落至 2020 年起漲前，使得營運遭遇

嚴酷的考驗；經過 2023 年的庫存調整和產品開發加速規劃下；期待再次迎接下一波

的成長，預估在 2024 年的出貨量及營收將逐漸回升。 

 

3. 重要產銷政策 

(1)強化與晶片供應商及後段生產外包商之間的夥伴關係，以維持產能及供貨穩定。 

(2)加強推廣 SOC Mmemory、NOR Flash、NAND Flash 和 MCP/eMCP 之業務。   

(3)提供優於同業之成本結構及品質，擴大國內外市場的市佔率。 

(4)加強與客戶及代理經銷商之間的互動關係，並拓展新產品之應用領域，增加業務

銷售量。 



三、未來公司發展策略：  

雖然 DRAM 及 NAND Flash 全球供應商趨於整合，不似過去流血殺價競爭，但自 2020

年迄今的缺貨及下修循環，讓各大廠在加速擴充產能後又面臨不景氣的嚴酷考驗。另外

中國大陸近年來用國家的力量大力扶植半導體產業，尤其是 DRAM 及 NAND 記憶體產業，

對未來記憶體的供給投下很大的變數，亦會波及利基型記憶體的市場，惟目前的利基型

記憶體市場短期內仍處於庫存調整階段；在此大環境下，唯有厚植技術實力、加速新產

品開發及持續降低成本來因應未來的競爭。 

本公司深耕的低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，是科技產品不可或缺的電子

元件，預計全球在 2024 年科技產品對利基型記憶體的需求仍將持續成長，本公司為因

應市場需求，將持續增加新產品開發，除專注於高集積度、高速度及低功率的記憶體

IC 產品、良裸晶粒(KGD)、NOR 和 NAND Flash 及 MCP/eMCP/eMMC 業務，並加快研發類比

IC、類比與數位混合積體電路方面之產品線，包括音頻放大器、電源管理、IoT/AIoT

無線通訊、溫度/影像感應 IC 等，提升產品競爭力，滿足客戶之各項需求。 

此外，本公司的記憶體開發流程，在 2023 年通過車用電子先進安全的系統驗證，

獲得最高級別的 ISO 26262 ASIL-D 功能安全流程認證證書，將跨入全球車用電子先進

安全系統供應鏈，在未來競爭中能夠有更大之立基，替公司創造最大之收益。 

 

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：  

高庫存、高通膨、高利率等不利因素，科技終端產品需求疲弱，2023 年公司營運

面臨有史以來最嚴酷的挑戰。幸在主要大廠不堪營運壓力，紛紛減產、控制生產及提升

製程以控制產能，大廠的減產效益有效減緩記憶體價格持續下跌，加上通膨趨緩，部分

科技產品需求回升，庫存調整告一段落，前端廠商備貨意願上升，整體營運方有所改善

但仍艱困。展望未來，整體而言 2024 年的半導體市場、、、、上半年預期仍處於庫存調整期，

但預期通膨將趨緩和，主要央行將結束緊縮循環並啟動降息，在利率回落及 AI 浪潮帶

動下，記憶體晶片需求預期將逐步復甦並成長，整體半導體營運困境預期將可逐漸改善

轉佳。惟，2024 年整體大環境存在許多風險與不確定因素，通膨與利率進展、中國經

濟疲弱問題、美國對中國晶片禁令、美國大選結果、國際地緣政治變化及氣候變遷等因

素將影響全球經濟前景與發展，進而影響產業景氣復甦狀況。 

本公司目前營運均係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，經營團隊

亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，以作為經營參考。

此外，本公司亦與專業機構配合，密切注意有關法令之發展，即時調整策略以配合營運

所需，故國內外重要政策及法律變動，本公司均能及時掌握並因應之。 

 

 

董事長：陳興海              經理人：張明鑒              會計主管：鄭惠文   

 



附件二 

審計委員會查核報告書 
 

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，

其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上

述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，

爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。 

 

 

此   致 

 

晶豪科技股份有限公司 113 年股東常會 

 

 

 

 

                     晶 豪 科 技 股 份 有 限 公 司 

 

 

 

                           審計委員會召集人：沈 維 民 

 

 

 

 

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日 



附件三 

晶豪科技股份有限公司 

盈 餘 分 配 表 

中華民國 112 年度 

單位：新台幣元 

項            目項            目項            目項            目 金       額金       額金       額金       額 備     註備     註備     註備     註 

一.可供分派數:一.可供分派數:一.可供分派數:一.可供分派數:   

   1.上年度未分配盈餘   1.上年度未分配盈餘   1.上年度未分配盈餘   1.上年度未分配盈餘         5,911,660,647        5,911,660,647        5,911,660,647        5,911,660,647  

   2.加   2.加   2.加   2.加：：：：確定福利計畫精算利益 確定福利計畫精算利益 確定福利計畫精算利益 確定福利計畫精算利益  

   3.減   3.減   3.減   3.減：：：：本期稅後淨損本期稅後淨損本期稅後淨損本期稅後淨損 

   4.加   4.加   4.加   4.加：：：：迴轉特別盈餘公積  迴轉特別盈餘公積  迴轉特別盈餘公積  迴轉特別盈餘公積   

                                                  100,634  100,634  100,634  100,634 

                     ( 1,222,844,533) ( 1,222,844,533) ( 1,222,844,533) ( 1,222,844,533) 

                     9,929,212  9,929,212  9,929,212  9,929,212  

 

合               計合               計合               計合               計 4,698,845,9604,698,845,9604,698,845,9604,698,845,960  

二.分配項目:二.分配項目:二.分配項目:二.分配項目: 

   1.分派股東現金紅利   1.分派股東現金紅利   1.分派股東現金紅利   1.分派股東現金紅利 

                 

(   171,703,343)(   171,703,343)(   171,703,343)(   171,703,343) 

 

每股配發新台幣每股配發新台幣每股配發新台幣每股配發新台幣

0.6 元0.6 元0.6 元0.6 元 

三.未分配盈餘轉入下年度三.未分配盈餘轉入下年度三.未分配盈餘轉入下年度三.未分配盈餘轉入下年度 4,527,142,617 4,527,142,617 4,527,142,617 4,527,142,617   

 

註註註註：112：112：112：112 年度股東現金紅利每股配發新台幣 0.6 元年度股東現金紅利每股配發新台幣 0.6 元年度股東現金紅利每股配發新台幣 0.6 元年度股東現金紅利每股配發新台幣 0.6 元。。。。 

配息率係暫依 113 年 2月 27 日流通在外股數 286,172,238 股計算分配總額配息率係暫依 113 年 2月 27 日流通在外股數 286,172,238 股計算分配總額配息率係暫依 113 年 2月 27 日流通在外股數 286,172,238 股計算分配總額配息率係暫依 113 年 2月 27 日流通在外股數 286,172,238 股計算分配總額。。。。在維持每股在維持每股在維持每股在維持每股

配息率新台幣 0.6 元不變下配息率新台幣 0.6 元不變下配息率新台幣 0.6 元不變下配息率新台幣 0.6 元不變下，，，，若於除息基準日前若於除息基準日前若於除息基準日前若於除息基準日前，，，，如經主管機關修正或因本公司股本變如經主管機關修正或因本公司股本變如經主管機關修正或因本公司股本變如經主管機關修正或因本公司股本變

動動動動，，，，如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素，，，，致影響流通在外股份總數致影響流通在外股份總數致影響流通在外股份總數致影響流通在外股份總數，，，，致本盈餘分致本盈餘分致本盈餘分致本盈餘分

配表發生異動者配表發生異動者配表發生異動者配表發生異動者，，，，授權董事長全權處理之授權董事長全權處理之授權董事長全權處理之授權董事長全權處理之。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事長董事長董事長董事長：：：：陳興海              經理人陳興海              經理人陳興海              經理人陳興海              經理人：：：：張明鑒              會計主管張明鑒              會計主管張明鑒              會計主管張明鑒              會計主管：：：：鄭惠文   鄭惠文   鄭惠文   鄭惠文   

 

 



附件四 

本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形說明 
 

截至民國 113 年 3 月 31 日止 

單位：股；%；新台幣元 
公   司   債   種   類 國內第一次無擔保轉換公司債 

   發行（辦理）日期 112 年 10 月 27 日 

   面          額 新台幣壹拾萬元 

   發行及交易地點 中華民國證券櫃檯買賣中心 

   發  行  價  格 以票面金額之 115.42%發行 

   總          額 新台幣壹拾億元整 

   利          率 票面利率 0% 

   期          限 三年期；到期日：115 年 10 月 27 日    

   保  證  機  構 無 

   受    託    人 凱基商業銀行股份有限公司信託部 

   承  銷  機  構 凱基證券股份有限公司 

   簽  證  律  師 翰辰法律事務所 

   簽 證 會 計 師 資誠聯合會計師事務所 

   償  還  方  法 

除本轉換公司債之持有人依本公司國內第一次無擔保轉換 

公司債發行及轉換辦法(下稱「本辦法」)第十條轉換為本

公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公

司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司

債到期日後十個營業日內依債券面額將本轉換公司債持有

人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇

臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業 

日。 

   未 償 還 本 金  新台幣 999,900 仟元 

   贖 回 或 提 前清 償 之 條 款 依本辦法第十八條規定。 

   限  制  條  款 無 

   信用評等機構名稱、評等日期、 

公司債評等結果 

無 

附其他

權利 

截至年報刊印日止已轉換

(交換或認股)普通股、海

外存託憑證或其他有價證

券之金額 

截至 113 年 3 月 31 日止，已有 1 張轉換公司債執行轉

換為普通股 1,168 股，金額新台幣 11 ,680 元。 

發 行 及 轉 換 （ 交 換 

或 認 股 ） 辦 法 

本辦法已公告於公開資訊觀測站。 

發行及轉換、交換或認股辦法、發行

條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 

對 現 有 股 東 權 益 影 響 

依本公司向主管機關申報送件時之評估資料，本次辦理國 

內第一次無擔保轉換公司債對原股東股權之最大可能稀釋 

效果為 4.08%，對現有股東權益並無重大不利之影響。 

交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 無 

 

 












































